附件1
《西青区精英人才“596”强链（创新类）项目

重大技术需求表》

	单位名称
	天津久日半导体材料有限公司

	法定代表人
	汤红英
	注册地址
	天津市西青区精武镇学府工业区学府西路1号东区D2号厂房一层

	联系人
	窦薇
	联系电话
	58330715

	企业上年度收入

（万元）
	2.35
	主营业务
	光刻胶等电子专用材料的研发与制造

	科技型企业类型
	□国家高新技术企业□雏鹰企业

□瞪羚企业□科技领军（培育）企业(其他

	所属领域
	(集成电路□智能网联车□生物医药□汽车和新能源汽车□高端装备

	技术需求名称
	光刻胶及其相关电子化学品生产技术研发

	拟解决的关键问题
	光刻胶作为半导体制造中的关键功能材料，生产技术难度大、技术壁垒高，同时光刻胶及其原材料在整个半导体材料市场中占有较高的市场份额。目前我国半导体光刻胶国产化水平严重不足，且光刻胶关键原料绝大部分依赖进口，随着下游半导体行业、LED及平板显示行业的快速发展，未来国内光刻胶产品国产化替代空间巨大。

本项目针对面板及半导体用光刻胶产品进行配方研发和技术攻关，同时研发光刻胶关键原材料的合成工艺技术，解决市场上“卡脖子”光刻胶产品的技术难题，实现部分光刻胶国产替代。

	 技术需求描述


	本项目围绕面板光刻胶TFT正胶以及g/i线半导体光刻胶产品的配方进行研发技术攻关，同时开发相关的重氮萘醌类光敏剂的生产工艺，计划在2024-2025年间完成4-6款面板光刻胶TFT正胶产品开发、5-10项g/i线半导体光刻胶以及3-5款光敏剂产品的开发，产品应具有高分辨率，分辨率达到0.35um-1.5um，金属杂质控制在≤100ppb内，能够达到中试生产规模，并申请1-2项发明专利。



	 产业带动作用
	公司在江苏邳州新建4500吨光刻胶项目，预计2024年投产，该项目建成后将实现面板类光刻胶4000吨，半导体类光刻胶500吨的生产规模。本项目开发完成后将在公司生产基地进行中试及生产，并给客户送样验证。项目实现产业化后，将满足国内大部分i线光刻胶的市场需求，实现产业链自主可控，可以打破国外垄断局面，推动光刻胶国产化进程。

	对揭榜人才要求
	开展光刻胶及其相关电子化学材料所需的电子化学品的合成工艺研发及新品种开发，包括光敏剂、光刻胶以及成膜树脂材料。

要求：有机化学或高分子化学专业，3年内毕业的博士，具有较强的实验技能和创新思维，化学理论知识扎实，能够独立开展科研工作，以目标为导向，中/英文写作能力强，已在国内外重要学术刊物至少发表1篇第一作者研究论文或取得至少1项国内发明专利。

	该技术研发企业拟投入金额（万元）

（填写明确金额）
	本项目拟投入600万元。




 附件1-1
                 光刻胶及其相关电子化学品生产技术研发

	所属领域
	☑集成电路□智能网联车□生物医药□汽车和新能源汽车□高端装备

	    项目目标


	1.完成3-5项g/i线半导体光刻胶产品的配方研发；
2.完成1-2项面板光刻胶TFT正胶的配方研发；

3. 完成3-5款重氮萘醌类光敏剂合成工艺开发。



	   考核指标
	1.产品具有高分辨率，分辨率达到0.25um-0.5um
2.产品金属杂质含量＜100ppb
3.产品可以实际生产和应用，并达到中试规模。

4.申请1-2项发明专利。



	成果交付及

产权归属
	最终成果及交付形式：

产品配方技术、知识产权专利等。

	
	产权归属：

工作中产生的与项目相关的专利、论文等知识产权归属公司。

	对揭榜人才要求
	实施周期：12个月

里程碑考核节点及要求：

1.2024年1月-6月完成4-6款面板光刻胶TFT正胶的配方研发，并达到中试规模；或1-2款光敏剂合成工艺。

2.2025年6-12月，5-10项g/i线半导体光刻胶产品的配方研发，并达到中试规模；申请1-2项专利。

	产业带动作用
	1.相对于进口产品，自研产品可以降低g/i线半导体光刻胶、面板用光刻胶的成本；

2.满足国内下游产品需求，实现产业链自主可控；

3.打破国外垄断，解决我国光刻胶“卡脖子”难题。

	该技术研发企业拟投入金额
	项目拟投入总金额：600万元

拟支付揭榜人才金额：40万元


